
 

半导体产品与半导体设备行业周报：

ICINSIGHTS 预测 22 年全球晶圆代

工市场同比增长 20%；21Q4 全球

TWS出货量首超一亿部 
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本周市场：本周（3.14-3.18）上证指数（000001.SH）收于 3251.07

点（-1.77%）、中信电子指数（CI005025.WI）收于 7709.49 点（-1.76%）。

截止 2022 年 3 月 18 日，上证指数相较年初累计下跌-10.50%；中信电子

指数相较年初累计下跌-20.28%，中信电子指数相较上证指数的超额收益

为-9.79pct。本周分立器件和其他电子零组件 III 涨幅靠前，涨幅分别为

+1.09%和+0.01%。2022 年 3 月 18 日，美国费城半导体指数收于 3432.30

点（+2.01%），2022 年以来跌幅-13.02%。 

行业观察及要闻：ICInsights 预测 22 年全球晶圆代工市场同比增长

20%；21Q4 全球 TWS 出货量首超一亿部投资策略：我们认为目前半导体

制造端呈现“两边分化”的局面，晶圆代工端产能利用率仍维持高位运行，

封测代工端则有所放缓；设备端受益于国内产线建设的持续仍订单饱满、

成长动能充足；经历了前两年的送样验证、小批量出货后，材料端公司将

迎来中长期的快速成长阶段；IC 设计方面，我们重点看好 22 年需求端“量

增”逻辑明显或国产化替代空间/进程突出的标的，回避“量增”逻辑不明

显、但价格下跌风险可能较大的子领域，建议甄别、回避因受代工费调涨

带来的成本上升而又无法在芯片成品端转移相关压力的芯片设计公司；消

费电子板块 22 年关注创新力引领的消费升级，叠加元宇宙热度的主题投资

机会，聚焦两大主线：1）元宇宙主题下的硬件投资机会；2）受益于电动

智能汽车发展的车载镜头、激光雷达、汽车连接器等汽车电子细分板块；

PCB 板块，关注成本端困境反转、以及需求端服务器、MiniLED、汽车高

景气度带来的机遇。 
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建议关注： 

①半导体设备/材料/代工：制造端，建议关注华虹半导体；材料板块，

建议关注立昂微、安集科技；设备板块，建议关注中微公司、北方华创、

华峰测控、长川科技、盛美上海； 

②、头部 IC 设计/IDM（模拟、功率器件、MCU、存储、光学、射频

及部分先进制程逻辑 IC 等）：思瑞浦、圣邦股份、芯原股份-U、紫光国微、

韦尔股份、格科微、兆易创新、卓胜微、闻泰科技、斯达半导、华润微、

士兰微、瑞芯微、恒玄科技等。 

③、消费电子：歌尔股份、永新光学、舜宇光学科技、比亚迪电子、

立讯精密等。 

④、LED/面板产业链及被动元件：三安光电、京东方 A、TCL 科技、

顺络电子、三环集团等。 

风险提示：全球 5G 进展不及预期、下游终端需求不及预期、新冠肺

炎疫情恶化、中美贸易摩擦加剧等。 

 

 

关键词: 5G LED 新冠肺炎 激光雷达 疫情 芯片  

  
预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39601


